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Abstract (en)
The abrasive lining for abrasive tools, especially abrasive wheels, comprises resin-bonded grinding studs formed by granulation or the like of
metallic- or ceramic-bonded or similarly bonded, hot-pressed or pressureless-sintered abrasive with diamond or CBN grit. An abrasive wheel with
such an abrasive lining is distinguished in particular by large chip spaces, high abrasion resistance, self-sharpening, higher loadability and direct
connection of the abrasive lining to the carrier, inter alia. <IMAGE>

Abstract (de)
Der Schleifbelag für Schleifwerkzeuge, insbesondere Schleifscheiben, umfasst kunstharzgebundene, durch Granulieren o.dgl. von metallisch oder
keramisch o.dgl. gebundenem, heissgepresstem oder druckfrei gesintertem Schleifmittel mit Diamant- oder CBN-Korn gebildete Schleifstollen. Eine
Schleifscheibe mit einem solchen Schleifbelag zeichnet sich insbesondere aus durch grosse Spanräume, hohe Anriebsfestigkeit, Selbstschärfung,
höhere Belastbarkeit und direkte Verbindung des Schleifbelages mit dem Träger u.a. <IMAGE>
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